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Fehlende Masse und Angaben siehe DIN 41652 /

Sonstige Angaben siehe Fertigungsunterlagen /

Missing information and dimensions according to DIN 41652

Additional indications please see the production documentation

Information:
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Scale 2:1
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part-no. without thread bolt remark
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Designation

TMC-P 25-EESV-3,0-6,3-BA8
TMC-P 25-EESV-3,0-6,3-type 8
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